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摘要(译)

本发明公开了一种用于电子显示器的micro LED芯片总成，包括有垒晶层
的第一基板、第二基板；第一基板垒晶层包括P层、N层及发光层，第一
基板的垒晶层包括5个微型P‑N芯片结构，成十字排列，5个微型P‑N芯片
结构之间暴露的侧边覆盖有绝缘层，第一基板表面设置有多层独立的金
属反射层；第二基板与第一基之间通过粘合层固定。提高了LED封装、
应用效率，降低了LED电子显示器的生产成本，简化了LED电子显示器
的组装工艺，并且进一步提高了生产良率。
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